INTERCONEX 2016
lMAPS — Paris

21 et 22 septembre 2016

Atelier connectique et REACH pour I'Electronique
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EUROSITE REPUBLIQUE,
8 BIS RUE DE LA FONTAINE AUX ROIS, PARIS 75011

Comité Technique:

Brigitte BRAUX (IMAPS) Gilles POUPON (CEA LETI MINATEC)
Michel RAMEZ (SMITHS CONNECTORS) Gilles RIZZO (ACSIEL)
Jean-Yves SOULIER (ZODIAC DATA SYSTEMS) Yves STRICOT (DELPHI CONNECTORS)
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Eurosites Republique Acces

Matro

Station Goncourt (ligne 14), station Republique
(ligne 3, 5, B, g, 11) - sortir rue du Faubowrg du
Temple ou station Parmentier (ligne 3).

Bus

Lignes sk, 65, 20 : descendre a l'arrét Republiqua,
ligne 75 - descendre a 'arrét Jules Ferry, ligne 46 -
descendre 3 'arrét Fontaine av Roi.

Parking

Garage Helios (46 quai de lemmapesygoio),
Effiparc Alhambra Republigee (5o rue malte
75011},
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www.eurosites.fr

Organisé par:
International Microelectronics And Packaging Society France
49 rue Lamartine 78035 Versailles
Tel : +33(0)13967 17 73/ Fax : + 33 (0) 1 39 02 71 93 E-mail : imaps.france@imapsfrance.org
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Programme de I'atelier (au 27 juin 2016)
Sous réserve de modifications

Mercredi 21 septembre 2016
SESSION D'OUVERTURE
09:30am Bienvenue - Présentation des objectifs de I'atelier

B Braux, IMAPS France

10: 00 am La Connectique et I'Industrie : un secteur de conception de fabrication et d’emplois pour
La France
G Rizzo, ACSIEL

10: 30 am Intervention Péle ASTECH: Projets FUI, une approche gagnante
ASTECH
11 : 00 am Pause-café / Visite des stands

SESSION 2: APPLICATIONS ET BESOINS UTILISATEURS (Partie 1)
MODERATEURS:

11 : 30am Présentation des besoins en connectique militaire chez MBDA
A Chaillot, MBDA

12 : 00 am Connecteurs Press fit -Connexion insérée en force
F Subtil, COTELEC

12:30 pm Repas

SESSION 2: APPLICATIONS ET BESOINS UTLISATEURS (Partie 2)
MODERATEURS/

02:00 pm Définition d’'une connectique de carte assemblée sans opération de brasage pour
application puissance et environnement sévere
C Gallon, ATI-INTERCO

02:30 pm A highly configurable modular backplane connector for point to point and backplane
connections suited for Space Wire, Space AGE Bus, and Frame Slice Architecture
M Ramez, SMITHS CONNECTORS

03:00pm Pause-café / Visite des stands

SESSION 3: FIABILITE
MODERATEURS:

03:30pm Contact between metal surfaces and contacts degradation mechanisms
L Vivet VALEO

04:00pm Exemple de Fretting Corrosion rencontré en qualification sur un matériel embarqué
JY Soulier, ZODIAC AEROSPACE

04:30pm Analyse électrique du fretting corrosion, phénomenes et conséquences
E Carvou, UNIVERSITE DE RENNES

05:00 pm Assemblée Générale IMAPS
06: 00 pm Cocktail

07:30 pm Fin de la premiére journée
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Jeudi 22 septembre 2016

SESSION 4 : REACH — PRESENTATIONS
MODERATEURS/

Impact des législations environnementales sur les connecteurs
C Munier, O Maire, AIRBUS

REACH chez Zodiac Aerospace
A Guichoux, JY Soulier, ZODIAC AEROSPACE

Pause-café / Visite des stands

Présentation de la démarche de demande d'autorisation du Chrome6+
dans les procédés de traitement de surface des boitiers cadmiés
M Ladiette, Consortium GMG ACSIEL

Substitution du Cadmium avec Cr6
P Six, Souriau

Repas
SESSION 4 : TABLE RONDE REACH

Table ronde : problématique REACH Questions/Réponses
C VAL modérateur SIP Packaging

Pause-café / Visite des stands
SESSION5: CONNECTIQUE ET QUALITE

MODERATEURS:

Problématique de gestion de I'obsolescence
L. Kaes, RADIALL

Maitrise du press-fit selon AQLE
E Sonntag, AQLE

Conclusions du wrap up
B Braux G Rizzo IMAPS ACSIEL

Fin de I'Atelier
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Alliance Electronique



BULLETIN D’INSCRIPTION INTERCONEX 2016

21-22 Septembre 2016 EUROSITES REPUBLIQUE

MODERATEURS/COMITE TECHNIQUE 280 €HT 336 €TTC
[ ] TABLE TOP NON MEMBRE 700 € HT 840 €TTC
[ ] TABLE TOP MEMBRE IMAPS ou ACSIEL 600€ HT 720€TTC
[ 1 Membre IMAPS ou ACSIEL 400 € HT 480€TTC
[ 1 Non Membre IMAPS ou ACSIEL 500 € HT 600 €TTC

<« PAIEMENT: Par virement bancaire, par cheque a I'ordre d INTERCONEX, Carte de crédit www.interconex.fr

INTERCONEX est agrée organisme de formation N°: 11780608978

Formulaire sur demande

Code Banque Code Agence
30004 00859

IBAN FR 76 3000 4008 5900 0100 22 78 663

* REFERENCES BANCAIRES INTERCONEX

Numéro de compte
00010022786

Clé
63

Adresse
BNP PARIBAS VERSAILLES ET GX (00859)
BIC BNPAFRPPVRS

BNP PARIBAS Agence Versailles ETATS GENERAUX 36 rue des Etats Généraux 78002 Versailles France

NOM

SOCIETE/ORGANISATION

*ADRESSE DU PARTICIPANT

_PRENOM

TVA

FONCTION

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE PAYS
TELEPHONE E-MAIL

ADRESSE DE FACTURATION
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